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行业核心观点 

长期来看，半导体板块在景气周期+国产替代双重逻辑之下，预计景气度持

续。半导体行业呈现螺旋式上升的规律，技术变革是驱动行业持续增长的

主要推动力。当前全球经济逐渐进入后疫情的复苏时代，需求方面 5G、AI、

数据中心、新能源车、IOT 等领域对半导体的需求持续旺盛，带动芯片需求

增长；供给方面，近期自然灾害冲击产能，制造商产能利用率持续满载。 

短期来看，汽车芯片荒持续，半导体产业链涨价，关注相关的产业链受益

标的。近期汽车芯片荒的表面原因是短期的供不应求，实质原因是车企对

芯片的重视和了解不足。本次汽车芯片荒主要集中在车辆电子稳定系统

ESP 和电子控制器单元 ECU 系统，MCU 芯片价格低廉，车企主要采取外

包模式，据 IHS 统计，台积电承包了全球 70%的 MCU 产量。汽车芯片制

造商的主要客户是 Tier1 厂商，如博世、电装等，而整车厂商对芯片厂商的

了解不足，低估了订单周期，造成了此次汽车短缺危机。此次汽车芯片荒

将推动汽车零部件厂商对汽车芯片相关投资和配套产能的重视，汽车芯片

相关标的（韦尔股份、紫光国微、士兰微、扬杰科技等）和半导体晶圆设

备厂商（北方华创、中微公司等）有望受益。 

多家半导体公司发布涨价函，且被动元件及存储芯片全线涨价。从 20Q4

起，由晶圆供货紧张引发的缺货效应正在半导体产业链内传导，已有包括

士兰微、华润微、汇顶科技、意法半导体、Microchip、恩智浦等在内的多

家半导体厂商发布涨价函，涨幅平均在 10%-20%之间。据 Digitimes，MLCC

两大指标厂商韩国三星电机、日商 TDK 通知高容 MLCC 供应持续紧张，即

将调涨 MLCC 报价。DRAM、NAND 和 NOR Flash 全线涨价。建议关注

被动元件行业及存储行业龙头标的：风华高科、顺络电子、三环集团、兆

易创新等。 

风险提示：宏观经济波动、疫情控制不及预期、半导体产业链国产化进程

低于预期 
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一、周度行业观点 

（一）近期热点动态跟踪 

1、汽车芯片荒 

当地时间 2 月 13 日，日本福岛地区发生 7.3 级地震，瑞萨、村田、信越化学等

工厂出现停滞，现在已部分恢复运行。2 月 16 日，美国德州因暴雪影响停电，导致

三星、恩智浦、德州仪器等半导体公司部分工厂产能出现停滞。 

近期自然灾害冲击进一步加剧全球半导体紧缺，芯片短缺料将持续。（1）日本

的瑞萨茨城厂主要生产车用芯片及 MCU；信越是全球硅晶圆龙头；胜高的日本东北

部工厂占全球硅片产能约 20%；同时多家化材上游供应商亦停电暂定生产，行业关

键材料如光刻胶或面临缺口。（2）美国被迫停工的三星工厂主要进行 DRAM、

NANDFlash 芯片以及逻辑芯片代工，据 Trendforce 预估，三星此次受影响的产能占

全球 12 寸产能约 1-2%；恩智浦生产 MCU、PMIC 等；英飞凌奥斯汀工厂主要生产

NOR、MCU 及汽车芯片。三星电子为全球主要的芯片厂商，恩智浦、英飞凌均为全

球主要汽车零部件供应商，通常停工后需一周左右恢复产能，停工加剧全球半导体

的短缺，汽车芯片持续紧俏，全球晶圆制造的高景气上行周期将持续，同时部分急

单亦有望提升接单 ASP。 

近期汽车芯片荒的表面原因是短期的供不应求。2020 年受疫情影响，汽车零部

件订单量下调，而 2020 年三-四季度销售快速回暖，造成了零部件供求缺口。由于

彼时居家办公、消费电子和数据中心的芯片需求已经较大，汽车厂商重新下单时，晶

圆厂产能紧张，无额外的汽车芯片产能。 

汽车芯片荒的实质原因是车企对芯片的重视和了解不足。本次汽车芯片荒主要

集中在车辆电子稳定系统 ESP 和电子控制器单元 ECU 系统，MCU 芯片价格低廉，

车企主要采取外包模式，据 IHS 统计，台积电承包了全球 70%的 MCU 产量。汽车

芯片制造商的主要客户是 Tier1 厂商，如博世、电装等，而整车厂商对芯片厂商的了

解不足，低估了订单周期，造成了此次汽车短缺危机。 

此次汽车芯片荒将推动汽车零部件厂商对汽车芯片相关投资和配套产能的重视。

零部件供应商大陆已经表示，未来将加大供应链投资；英飞凌将在奥地利建立基于

12 英寸晶圆的新工厂。汽车芯片相关标的（韦尔股份、紫光国微、士兰微、扬杰科

技等）和半导体晶圆设备厂商（北方华创、中微公司等）有望受益。 

2、产业链涨价持续 

（1）多家半导体厂商发布涨价函 

士兰微电子 2 月 23 日发布调价函称，由于受原辅材料及封装价格上涨的影响，

公司相关产品的成本不断上升，为了保证产品的供应，保持良好的业务关系，从 2021

年 3 月1 日起对部分分立器件产品价格进行调整(所有 MS类产品、IGBT、SBD、FRD、

功率对管等)。 

从 20Q4 起，由晶圆供货紧张引发的缺货效应正在半导体产业链内传导，上游原

材料以及封装成本持续上涨，叠加产能紧张、采购周期延长，已有包括华润微、汇

顶科技、意法半导体、Microchip、恩智浦等在内的多家半导体厂商发布涨价函，涨
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幅平均在 10%-20%之间。 

据 Digitimes，MLCC 两大指标厂商韩国三星电机、日商 TDK 近期正式对一线组

装厂客户发出通知，强调高容 MLCC 供应持续紧张，即将调涨 MLCC 报价。MLCC

涨价主要由于需求端，春节后 5G 手机需求爆发，叠加宅经济推升 PC 与笔记本电脑

出货高景气、车用相关市场回升，带动被动元件领域需求，建议关注行业龙头标的：

风华高科、顺络电子、三环集团等。 

（2）DRAM、NAND 和 NOR Flash 全线涨价 

NOR Flash 二季度预计涨价超 10%。需求端来自智能手机、PC、NB 以及 TWS

等市场的持续成长；供给端受美国暴风雪造成德州大停电的影响，IDM 大厂英飞凌

当地工厂停工，英飞凌奥斯汀厂占全球 NOR 供应量的 5％、占车用 NOR 比重超过

30%，停工对供给量预期造成一定影响，使得报价提升，晶圆产能短缺加剧。根据

供应链消息，华邦电和旺宏已经和客户在谈二季度报价，再度涨价 20%左右，远高

于市场此前预测的 3%-7%。 

Server DRAM 二季度预计涨价 10-15%。据 Trend Force，自 2020 年第三季至

今，server DRAM 产能比重已降至三成左右，原因一方面为平衡产品线的供需失衡，

另一方面为调整各产品线 DRAM 平均零售价（ASP）。此外，今年一季度消费性终端

产品的需求动能未见趋缓，故原厂仍延续去年产能规划，二季度为传统 server 整机

出货旺季，预期 serverDRAM 需求将于第二季逐渐走强，进而使原厂在 server DRAM

的报价上更为积极，预估第二季合约价将从原先 8~13%的涨幅调升为 10~15%，不

排除部分交易涨幅可达 20%。 

图表1：DRAM 现货平均价上涨（美元）  图表2：NANDFlash 现货平均价（美元） 

 

 

 

资料来源：wind、粤开证券研究院 

注：数据更新至 2021 年 2 月 26 日 

 资料来源：wind、粤开证券研究院 

2021 年存储行业迎来高景气周期，关注国内龙头受益标的。根据 WSTS 数据，

存储芯片在集成电路中市场规模占比 33.7%，是最主要的产品种类，而其中 DRAM

和 NAND是两大最主要产品，IC Insight预测2021年其销售额分别增长18%和17%。

需求方面，电动车和智能网联汽车中车载娱乐、辅助驾驶等功能都需要存储芯片，叠

加全球居家办公需求延续、车市复苏、手机市场实现两位数增长，以及 5G、云计算、
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人工智能的快速发展带来的存储需求，存储行业进入需求高景气周期。近期 DRAM

现货价涨势加速，标准型 DRAM 价格创下近 2 年新高。国内存储龙头业务进展顺

利，兆易创新公告拟在 2021 年向关联方长鑫存储购买 3 亿美元的 DRAM，同比增长

456%，DRAM 龙头长鑫存储 2020 年起量产 DDR4，最快 2021 年量产 DDR5。 

图表3：WSTS 全球半导体市场规模预测 

 

资料来源：WSTS、粤开证券研究院 

3、预计一季度晶圆代工营收增长 20% 

根据 Trend Force 集邦咨询，2021 年一季度全球晶圆代工市场供不应求持续，

预估第一季全球前十大晶圆代工业者总营收年成长达 20%。 

其中台积电（TSMC）、三星（Samsung）、联电（UMC）市占率排名前三。另

外，增长率方面，华虹半导体的 8 英寸产能利用率持续满载、12 英寸添新动能，且

去年同期也属低基期，可望推动第一季营收年成长至 42%；世界先进（VIS）各项制

程产能皆已满载，第一季营收将持续受 PMIC 与小尺寸面板驱动 IC 产品规模提升带

动，年增 26%；台积电预估第一季整体营收将再创新高，年增约 25%；力积电、中

芯国际第一季营收预计分别年增 20%、17%。 

图表4：2021 年一季度全球前十大晶圆代工业者营收排名预测（百万美元） 

 

资料来源：TrendForce、粤开证券研究院 
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二、市场行情回顾 

（一）市场动态监测 

上周（2021/2/22-2021/2/26）全球各大指数均有回落，其中创业板指表现回调

幅度居前，回调 11.30%，上证指数跌 5.06%，申万电子指数下跌 5.08%，半导体指

数周下跌 6.12%。 

图表5：上周主要指数情况 

 

资料来源：wind、粤开证券研究院 

根据 Wind 数据，截止 2021 年 2 月 26 日，电子元器件（中信行业分类标准）

周涨幅为-5.09%，在 29 个子行业中排名第 15 位，较上周提高 5 位。其中，房地产、

钢铁、综合行业位列涨幅前三，周涨幅分别达 4.29%、1.16%和 0.53%。 

图表6：上周中信一级行业涨跌幅 

 

资料来源：wind、粤开证券研究院 

根据 Wind 数据，截止 2021 年 2 月 26 日，半导体（中信行业二级分类标准）

周涨幅为-5.2%，三级细分板块中，分立器件和集成电路分别下跌 4.4%和 4.8%，半

导体材料和半导体设备板块回调较大。 
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图表7：上周半导体细分板块市场表现 

 
资料来源：wind、粤开证券研究院 

截止 2021 年 2 月 26 日，半导体指数的 PE（TTM）为 91.62 倍，为近 2 年 30.10%

分位/近 5 年 68.63%分位水平，较前一周有所回落（前一周为 100.36 倍）。 

图表8：近五年申万半导体指数 PE（TTM）  图表9：申万半导体指数与创业板指 PE（TTM）对比 

 

 

 

资料来源：wind、粤开证券研究院 

注：数据更新至 2021 年 2 月 26 日 

 资料来源：wind、粤开证券研究院 

图表10：上周半导体板块涨幅前十个股 

代码 简称 净利润 PE 区间行情（%）） 

2020E 2021E 2022E 2020E 2021E 2022E 本周 本月 

603931.SH 格林达 1.0 1.61 2.31 44.3 28.6 19.9 11.4 27.6 

300390.SZ 天华超净 2.5 2.57 4.36 56.4 62.1 36.6 11.3 0.4 

300139.SZ 晓程科技 -0.7 - - -54.6 - - 9.9 7.0 

688550.SH 瑞联新材 1.5 2.41 3.19 34.2 24.8 18.8 5.9 6.7 

002180.SZ 纳思达 4.9 13.01 16.89 64.7 26.0 20.0 5.4 2.0 

688233.SH 神工股份 0.6 1.19 1.55 59.9 50.3 38.6 5.1 -14.4 

300077.SZ 国民技术 1.3 - - 22.3 - - 4.8 4.8 

688368.SH 晶丰明源 0.5 1.47 2.34 158.4 73.6 46.2 4.4 -0.5 

300046.SZ 台基股份 -2.6 - - -15.9 - - 3.4 3.1 

688200.SH 华峰测控 1.6 2.91 4.00 123.8 85.0 61.9 2.8 4.7 

603893.SH 瑞芯微 2.7 4.25 5.61 99.9 62.6 47.5 2.8 4.7 

资料来源：Wind、粤开证券研究院 
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图表11：上周半导体板块跌幅前十个股 

代码 简称 净利润 PE 区间行情（%） 

2020E 2021E 2022E 2020E 2021E 2022E 本周 本月 

688536.SH 思瑞浦 1.9 2.60 3.91 186.7 132.6 88.1 -23.8 -12.9 

688008.SH 澜起科技 10.7 14.27 19.51 76.0 58.8 43.0 -18.1 -15.3 

605358.SH 立昂微 1.7 3.01 3.96 230.9 114.5 87.2 -12.6 -5.4 

003026.SZ 中晶科技 0.8 - - 77.8 - - -12.2 -23.5 

603005.SH 晶方科技 3.2 5.79 7.82 69.7 39.1 28.9 -11.3 -6.3 

600745.SH 闻泰科技 31.6 41.59 54.38 42.1 30.2 23.1 -10.6 -4.3 

688012.SH 中微公司 3.3 4.35 5.88 135.6 153.5 113.5 -10.6 -18.8 

603290.SH 斯达半导 1.7 2.60 3.48 218.1 139.2 103.8 -10.6 1.1 

002371.SZ 北方华创 4.9 7.45 10.39 214.0 119.6 85.8 -9.5 -10.5 

688608.SH 恒玄科技 1.4 4.07 6.01 174.7 85.2 57.7 -9.4 -13.2 

002156.SZ 通富微电 3.5 7.07 9.54 104.3 45.5 33.7 -8.7 -11.8 

资料来源：Wind、粤开证券研究院 

（二）高频数据跟踪 

图表12：台股半导体企业月度营收数据（更新至 21 年 1 月） 

 
资料来源：wind、粤开证券研究院 

（三）公司公告 

图表13：近期重要公司公告一览 

日期 公告名称 公告内容 

2021-02-26 中颖电

子:2020 年度

业绩快报 

公司实现营业收入101,225 万元，较上年同期增长21.35%；归属于上市公司股东

的净利润为 20,960 万元，较上年同期增长 10.71%；基本每股收益为0.7509 元。

公司销售增长主要受各领域客户需求强劲增长所致，但仍受限于上游晶圆厂的产

能供应不足。销售增量由大到小依序是锂电池管理、家电主控、电机控制、AMOLED

显示驱动、电脑周边及IOT 和智能电表芯片，PMOLED 显示驱动芯片销售则同比下

滑。 

按行业加总 月度营收（亿新台币） Jan-21 Dec-20 Nov-20 Oct-20 Sep-20 Aug-20 Jul-20 Jun-20 May-20 Apr-20 月度同比（%）

IC设计 785.4 735.5 750.9 717.9 815.3 703.1 627.7 573.0 533.3 530.2

IC制造 1628.3 1533.9 1595.9 1554.5 1651.4 1554.3 1387.0 1530.8 1262.5 1293.2

IC封装测试 450.7 455.1 438.8 427.4 421.9 440.0 430.9 419.9 419.4 420.1

被动元件 238.3 209.4 217.4 204.3 222.7 208.8 203.9 168.3 168.1 169.7

DRAM 204.5 195.7 193.4 190.4 211.0 159.7 159.8 164.1 159.7 158.0

半导体材料 70.4 74.6 71.3 70.3 74.0 68.2 68.5 74.4 66.3 67.5

公司

联发科（IC设计） 353.3 324.3 335.4 304.4 378.7 327.2 266.9 252.8 217.8 205.5

台积电（IC制造） 1267.5 1173.6 1248.7 1193.0 1275.8 1228.8 1059.6 1208.8 938.2 960.0

日月光（封测） 408.5 503.0 506.6 479.1 439.3 419.4 373.3 364.6 357.9 353.0

晶技（被动元件） 12.0 10.7 10.7 10.9 11.8 10.1 9.6 8.2 8.4 8.7

中美晶（材料） 49.1 54.9 51.4 50.8 55.2 49.7 48.9 55.1 46.8 48.4

台股半导体企业月度营收
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2021-02-27 沪硅产

业:2020 年度

业绩快报公告 

报告期内，公司营业收入在 300mm 半导体硅片销量增加的带动下，以及公司 2019

年 3 月并购新傲科技的综合影响下，较上年同期增加了约21.36%。 

公司报告期的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润从上年同期的

-23,737.45 万元下降到-28,064.76 万元，主要是由于公司300mm 半导体硅片业务

仍处于产能爬坡阶段，固定成本持续增加，同时公司始终保持对于300mm 半导体

硅片研发的高投入导致研发费用较上年同期增幅较大所致。 

2021-02-25 卓胜微:2020

年度业绩快报 

2020 年度，公司实现营业总收入279,215.43 万元，较上年同期增长84.62%；利

润总额122,416.82 万元，较上年同期增长 117.57%；营业利润 122,530.94 万元，

较上年同期增长117.78%；归属于上市公司股东的净利润 105,740.77 万元，较上

年同期增长112.69%。 

公司营业总收入、利润总额、营业利润、归属于上市公司股东的净利润以及基本

每股收益同比增长，以上增长主要系公司主营业务增长所致。 

2021-02-26 华润微:2020

年度业绩快报

公告 

2020 年度，公司实现营业收入697,701.03 万元，较上年同期增长 21.49%；营业

利润 106,845.59 万元，较上年同期增长 123.64%；利润总额 108,242.03 万元，

较上年同期增长 113.94%；归属于母公司所有者的净利润96,046.84 万元，较上

年同期增长139.66%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润

84,995.45 万元，较上年同期增长311.98%；基本每股收益0.8334 元，较去年同

期增长 82.80%。 

2021-02-26 芯海科

技:2020 年年

度业绩快报公

告 

2020 年内，公司实现营业收入36,279.6 万元，较上年同期增长 40.4%；实现归

属于母公司所有者的净利润 8,911.34 万元，较上年同期增长 108.20%；实现归属

于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,931.19 万元，较上年同期增长

58.91%。 

2020 年度，半导体行业景气度持续向好，公司通过高精度ADC、高性能 MCU 等核

心技术打造全信号链产品竞争优势，在健康测量应用领域保持持续增长，在模拟

信号链领域，突破工业测量、汽车电子、消费电子等行业标杆客户，形成营收新

的增长点。 

2021-02-26 晶晨股

份:2020 年度

业绩快报公告 

2020 年上半年受疫情影响，公司下游终端客户订单需求量减少，公司营业收入同

比出现一定程度下降，第一季度、第二季度收入同比分别下降28.23%、下降4.45%，

同时因持续的运营投入，相关费用同比上升，造成亏损。 

2020 年下半年受益于疫情防控形势的好转，国内市场需求回暖以及海外市场需求

进一步提升，公司经营业绩持续向好，连续两个季度营业收入创历史新高，第三

季度、第四季度收入同比分别增长 41.95%、增长49.44%，其中，第四季度实现营

收 97,348.59 万元，单季度净利润突破亿元。 

2021-02-26 澜起科

技:2020 年度

业绩快报公告 

报告期内，公司主要经营业务稳定发展。公司实现营业收入 182,366.56 万元，较

上年度增长 4.94%；实现归属于母公司所有者的净利润110,368.35 万元，较上年

度增长 18.31%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润

75,968.96 万元，较上年度下降 9.01%。受行业去库存影响，公司2020 年下半年

营业收入较上年同期有所下降。 

报告期内，公司销售收入主要来自于互连类芯片产品线（目前包括内存接口芯片

及其配套芯片、PCIeRetimer 芯片等）及津逮®服务器平台产品线（包括津逮®CPU

及混合安全内存模组）。其中，互连类芯片产品线（报告期内主要为内存接口芯

片）实现销售收入 179,401.55 万元，同比增长4.21%；津逮®服务器平台产品线

实现销售收入 2,965.01 万元，同比增长82.17%。 

2021-02-26 敏芯股

份:2020 年度

业绩快报公告 

公司实现营业总收入 33,007.47 万元，同比增长 16.21%；实现归属于母公司所有

者的净利润4,275.27 万元，同比减少28.13%；实现归属于母公司所有者的扣除

非经常性损益的净利润3,549.53 万元，同比减少 30.31%。 

http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=96E29EC17757&id=121933748&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=96E29EC17757&id=121933748&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=87FB39597752&id=121932408&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=87FB39597752&id=121932408&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=87FB39597752&id=121932408&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=81CDD0D1774E&id=121931102&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=81CDD0D1774E&id=121931102&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=81CDD0D1774E&id=121931102&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=81CDD0D1774E&id=121931102&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=E9F23D62774B&id=121930512&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=E9F23D62774B&id=121930512&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=E9F23D62774B&id=121930512&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=55E3AF4C7748&id=121929480&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=55E3AF4C7748&id=121929480&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=55E3AF4C7748&id=121929480&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=84C2A9A67741&id=121927368&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=84C2A9A67741&id=121927368&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=84C2A9A67741&id=121927368&type=1
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2021-02-26 睿创微

纳:2020 年度

业绩快报公告 

公司实现营业收入 156,144.25 万元，同比增长 128.06%；实现利润总额 66,690.25

万元，同比增长 199.45%；实现归属于母公司所有者的净利润58,656.50 万元，

同比增长 190.28%；报告期末总资产 354,675.67 万元，较期初增长39.40%；归

属于母公司的所有者权益 293,396.57 万元，较期初增长 25.28%。 

2021-02-25 中微公

司:2020 年度

业绩快报公告 

报告期内，公司实现营业收入227,329.19 万元，较上年同期增长16.76%;归属于

母公司所有者的净利润49,219.92 万元，较上年同期增长161.02%；归属于母公

司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2,331.94 万元，较上年同期减少

84.19%。于报告期末，公司总资产为580,087.69 万元，较报告期初增加21.51%；

归属于母公司的所有者权益436,893.42 万元，较报告期初增加16.47%。 

2021-02-25 寒武纪:2020

年度业绩快报

公告 

报告期内，公司实现营业收入45,892.73 万元，较上年同期增长3.38%。 

研发费用较上年同期有较大幅度的增加。人员规模的增加导致公司本报告期内整

体人员成本和办公场地等投入有较大幅度的增加，公司报告期内闲置资金理财收

益及收到的政府补助较上年同期增加，股份支付金额较上年同期减少。综合以上

因素，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-43,573.95 万元，亏损金额较上

年同期减少63.04%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为

-65,984.80 万元，亏损金额较上年同期扩大 75.15%。 

2021-02-25 芯原股

份:2020 年年

度业绩快报公

告 

2020 年度公司实现营业收入15.06 亿元，同比增长 12.40%；本年度归属于母公

司所有者的净利润为-2,556.64 万元，亏损进一步收窄，收窄幅度为37.90%；归

属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-10,658.51 万元，扣非后亏损

增加 596.01 万元。 

2021-02-25 思瑞浦:2020

年度业绩快报

公告 

经营情况： 

公司 2020 年度实现营业收入56,648.85 万元，同比增长86.61%；实现归属于母

公司所有者的净利润 18,462.89 万元，同比增长 160.11%；实现归属于母公司所

有者的扣除非经常性损益的净利润 16,810.97 万元，同比增长156.94%。 

影响经营业绩的主要因素： 

2020 年度，在半导体行业景气度持续向好的背景下，公司线性和转换器等信号链

产品收入大幅增长，并且随着电源类新产品不断投放市场，电源类芯片产品的收

入稳步提升。同时，期间费用增长幅度也低于收入增长幅度；另外，因确认上市

前相关股权激励费用及实施 2020 年限制性股票激励计划，公司2020 年度发生股

份支付费用2,544.07 万元，同比增长103.44%（该股份支付费用在经常性损益项

目下列支）；公司2020 年度非经常性损益同比大幅增长，主要系公司利用暂时闲

置募集资金购买理财产品产生的收益。 

2021-02-25 芯源微:2020

年度业绩快报

公告 

报告期内，实现营业总收入32,890.02 万元，同比增长54.30%；实现利润总额

5,282.31 万元，同比增长 68.82%；实现归属于母公司所有者的净利润4,882.86

万元，同比增长66.79%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润

1,287.51 万元，同比下降 13.78%。 

影响经营业绩的主要因素：报告期内半导体行业景气度持续向好，业务规模持续

增长，2020 年公司实现营业收入及归属于母公司所有者的净利润较上年同期有较

大增长。同时，公司持续加大研发投入和技术人员储备等导致期间费用较上年同

期增长，从而归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有所

下降。 

资料来源：Wind、粤开证券研究院 

http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=E4C2DEC87740&id=121927298&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=E4C2DEC87740&id=121927298&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=E4C2DEC87740&id=121927298&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=F696B5AB7685&id=121907130&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=F696B5AB7685&id=121907130&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=F696B5AB7685&id=121907130&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=CA611E967681&id=121905986&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=CA611E967681&id=121905986&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=CA611E967681&id=121905986&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=EC1060A47680&id=121905830&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=EC1060A47680&id=121905830&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=EC1060A47680&id=121905830&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=EC1060A47680&id=121905830&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=106960B7767D&id=121904150&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=106960B7767D&id=121904150&type=1
http://snap.windin.com/ns/bulletin.php?code=106960B7767D&id=121904150&type=1
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（三）行业动态 

图表14：近期行业新闻梳理 

新闻 来源 

闻泰科技在公司官方网站上披露，闻泰科技安世半导体位于上海临港的 12寸晶圆厂已于今年一

月破土动工，将于2022 年 7月投产，产能预计将达到每年40万片。 

2020 年 8 月 19 日，中国第一座 12英寸车规级功率半导体自动化晶圆制造中心项目正式签约落户

上海临港。该项目由闻泰科技投资建设，是其半导体业务实现100 亿美元战略目标的第一步。 

集微网 

SK 海力士将购入价值4.8 万亿韩元的EUV 光刻机设备。S K海力士于2月 24日宣布，已与 ASML

签订了一项为期 5年、价值 4.8 万亿韩元(约 43.4 亿美元)的采购合同。 

报道指出，SK 海力士在一份监管文件中称，这笔交易是为了实现下一代工艺芯片量产的目标。 

SK 海力士计划运用 EUV 光刻机，从今年下半年起生产第四代1a纳米级DRAM 产品。SK海力士今

后将提高 EUV 设备利用率，进一步增强存储器半导体相关的先进工程技术领导力。 

路透社 

北京时间2月25日，英伟达公布了2021 财年第四季度及全年财报。报告显示，英伟达第四季度

营收为 50.03 亿美元，与上年同期的31.05 亿美元相比增长61%，与上一季度的 47.26 亿美元相

比增长6%；净利润为 14.57 亿美元，与上年同期的 9.50 亿美元相比增长53%，与上一季度的 13.36

亿美元相比增长 9%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第四季度调整

后净利润为 19.57 亿美元，与上年同期的 11.72 亿美元相比增长 67%，与上一季度的18.34 亿美

元相比增长 7%。 

英伟达 

多家半导体企业准备上市： 

近日，上海监管局披露了泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“泰凌微”）、上海伟测

半导体科技股份有限公司（以下简称“伟测半导体”）、以及上海兰宝传感科技股份有限公司（以

下简称“兰宝传感”）的上市辅导备案情况报告公示。 

泰凌微：成立于 2010 年，主要致力于提供具有成本效益的低功耗物联网无线通信芯片及配套解

决方案。天眼查信息显示，目前，国家大基金是泰凌微的第一大股东，持股比例为11.94%，华胜

天成持股 9.92%，为第二大股东，而小米长江产业基金则持股较少，为1.58%。 

伟测半导体：成立于2016 年，是一家专注于集成电路产业的测试服务提供商，主要从事晶圆及

芯片成品的产业化测试服务、晶圆测试程序开发和数据支持服务、晶圆仓储与物流服务。其主要

客户包括长电科技、晶丰明源、复旦微电子等国内国际知名芯片企业。 

兰宝传感：成立于1998 年，全国先进的工业离散传感器核心供应商之一，专业从事传感技术、

传感测控系统及解决方案及服务。目前，该公司工业测控传感器的产品主要包括测量传感器、光

电传感器、接近传感器和自动化光幕传感器、编码器等系列产品。 

芯导科技：上海芯导电子科技股份有限公司近日完成了上市辅导。芯导科技成立于 2009 年 11 月，

是一家专注于高品质、高性能的模拟集成电路和功率器件研发及销售的芯片企业，产品主要包括

功率器件和功率 IC。 

各公司公告 

资料来源：公开信息整理、粤开证券研究院整理 
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